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研究評価委員会分科会の設置について 
 
第２５回研究評価委員会において、 

研究評価委員会 
「立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発」（中間評価）分科会 

が設置された。 
 

 
表 １ 研究評価委員会「立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発」（中間評価） 

分科会委員名簿 

     
氏名 所属、役職 

分科 

会長 
大場
お お ば

 隆之
たかゆき

 
東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構 

特任教授 

分科 

会長 

代理 

谷口
たにぐち

 研二
け ん じ

 
大阪大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 

教授 

委員 

天野
あ ま の

 英
ひで

晴
はる

 
慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 

教授 

鈇
おの

田
だ

 博
ひろし

 
日新イオン機器株式会社 I/I事業センター 

エキスパート 

澤田
さ わ だ

 廉士
れ ん し

 
九州大学工学研究院  機械工学部門  

教授 

塩野
し お の

 登
のぼる

 
（財）日本電子部品信頼性センター 調査研究部 

理事・部長 

山尾
や ま お

 泰
やすし

 
電気通信大学 先端ワイヤレスコミュニケーション 

研究センター 教授 

敬称略、五十音順 
 
 


